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Obudowa do kondensatoréw stalych
Patent trwa od dnia 23 listopada 1962 r.
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Wynai‘azak dotyczy obudowy do kondensa-
toré6w stalych, ktéra pozwala na zaubomaty-
zowanie procesu zamykania kondensatorow.
Kondensatory zwijane wzglednie skladane
z folii przekladanej mikg wykonuje sie w ten
sposob, ze gotowa zwijke lub stos umieszcza
si¢ w obudowie w postaci rurki, kubka okra-
glego albo czworoéciennego, ktéra nastepnie
zamyka sie od czola przez zalewanie, zapra-
sowywanie, saterowanie itp.

Spos6b wediug wynalazku polega na wyko-
naniu obudowy skladajacej sie z dwoch jedna-
kowycn poléwek, z ktorych kazda ma ksztatt
korytka powstalego z podzialu obudowy. kon-
densatora wzdluz jego osi. Fig. 1 przedstawia
korytko jako obudowe do kcndensatoréw zwi-
janych, korytko ma ksztalt potowki walca,

~a fig. 2 ramke do kondensatoréw skladanych

w postaci stosu.

*) Wiasciciel patentu -oéwiadczyl, ze twérca
wynalazku jest mgr inz. Przemystaw Chro-

Do wykonania korytek 1 i 2 stosuje si¢ two-
rzywa termoplastyczne np. polistyren, poliety-
len, poliweglany itp. lub ' termoutwardzalne np.
bakelit  uszlachetniany wzglednie tworzywo
melaminowe. :

W korytkach mozna umieszczaé zwijki kon-
densatoré6w papierowych, elektrolitycznych na-
syconych lub przeznaczonych do zaimpregno-
wania. :

Brzegi koi‘ytek z materialu termoplastycz-
nego maja waska kreze 3 shuzacg dla zwigk-
szenia powierzchni styku obydwdéch poléwek
i pozwalajacg na skilejenie wzglednie spawanie )
lub spiekanie ze soba poléwek obudowy po
umieszczeniu w niej zwijki. .

Na brzegach korytek z materialu termo-
utwardzalnego wykonuje si¢ wystepy 4, po-
zwalajgce na zlozenie i sklejenie.obydwu po-
t6wek. * .

Przy stosowamiu gbudowy z tworzywa ter-
moutwardzalnego impregnacje kondensatoréw
syciwem epoksydowym mozna - wykonaé réw-
noczesnie z zamykaniem kondensatora. W tym
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celu obie polowki obudowy z umieszczong
wewnatrz zwijka zaciska sie prowlzorycznie
a nastepnie wklada sie do syciwa zywicznego
i impregnuje sie pod préznia.

Po wyjeciu i obcieknieciu syciwa utwardza
sie kondensatory w odpowiednim piecu.

W obudowie mozna umieszcza¢ zwijki po-
siadajace dwustronne wyprowadzenia poosiowe
lub umieszczone jednostronnie obok siebie.
Rownoczeénie z procesem zamykania obudowy
uszczelnia sie przejScie obydwoéch wyprowa-
dzen przez obudowe.

W celu wykvoham.ia kondensatora w obudowie
termoplastycznej zwijke zaimpregnowang
umieszcza sie w jednej potéwce obudowy a
druga przykrywa sie z wierzchu. Przy pomo-
cy odpowiedniej elektrody spawa sie obie po-
t6wki ze soba, przy czym nadmiernie wysta-
jaca czes¢ brzegu odpada.

Mozna stosowaé¢ rowniez zatapianie plomie-

elektrode spawajgca obejmujaca wokdét obu-
dowe kondensatora.

Zastosowanie obydwoch typéw obudowy po-
zwala na zautomatyzowanie procesu produkcji

_kondensatoréw.

Zastrzezenia patentowe

1. ‘Obudowa do kondensatoréw stalych zna-
mienna tym, Ze sklada sie z dwdéch syme-
trycznych potéwek (ramek, korytek), kto-
rych linia podzialu lezy w plaszczyZnie
przechodzacej przez o$§ podituzng kondensa-
tora.

2. Obudowa wediug zastrz. 1 znamienna tym,
ze brzegi jej zaopatrzone sa w kreze lub
wystepy pozwalajgce na laczenie obu po-
16wek ze soba.
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